
泰碩電子(股)公司
2023年第三季法說會簡報

2023/ 09/ 19



2

簡報大綱

1. 介紹新經營團隊 彭朋煌 董事⾧

2. 2023年第二季營運成果 梁竣興 執行⾧

3. 產品佈局與未來展望 劉克平 執行副總

4. 問答時間



3

1. 本簡報由泰碩電子股份有限公司(本公司)提供，所含資料僅以提供當時之
情況為準，本公司不會就本文公開後所發生之任何變動而更新或修正內容。

2. 本簡報資料含有前瞻性論述，這些資訊將受風險、推論、不確定性所影響，
皆可能導致與公司未來營運結果及簡報陳述有所差異。

3. 受邀與會之賣方(sell-side)研究員、券商自營部門人士及投資先進等，
在本業績發表會上，請不要以手機(或任何形式)發送訊息；
另外，在各投資先進之內部報告上，請不要書寫本公司之客戶名稱，
感謝幫忙。

風險事項提醒
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彭朋煌董事⾧

梁竣興 執行⾧

國立台北科大 電機系
蘇卅大學 企業管理學系碩士
信音企業(股)公司 副董事⾧兼總經理

東海大學 經濟系
信邦電子(股)公司 總經理

TaiSol Electronics Co., Ltd
Quality & Technology in Manufacturing

經營團隊
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2023年第二季營運成果

梁竣興 執行⾧



合併綜合損益表
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新台幣 千元

2023年 1Q 2023年 2Q 季成⾧ 2022年 1~6月 2023年 1~6月 年成⾧

營業收入 830,231 100% 854,569 100% 3% 2,428,178 100% 1,684,800 100% -31%

營業毛利 165,487 20% 173,639 20% 457,337 19% 339,126 20%

營業費用 123,810 15% 127,161 14% 323,095 13% 250,971 15%

營業淨利 41,677 5% 46,478 6% 134,242 6% 88,155 5%

業外收支 (6,068) -1% 43,144 5% 51,113 2% 37,076 2%

稅前淨利 35,609 4% 89,622 11% 152% 185,355 8% 125,231 7% -32%

所得稅費用 9,149 1% 25,001 3% 44,638 2% 34,150 2%

本期淨利 26,460 3% 64,621 8% 140,717 6% 91,081 5%

淨利歸屬於母公司業主 26,460 3% 64,621 8% 144% 140,717 6% 91,081 5% -35%

EPS (新台幣元) 0.30 0.74 1.60 1.04 



合併營收及毛利
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2023年1~6月營收
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營業收入
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新台幣 百萬元
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公司營收 –依應用大類佔比%
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產品佈局與未來展望

劉克平 執行副總
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散熱技術應用廣度

高階氣冷散熱
熱導元件

液冷散熱

網路交換器
高階電競商用筆電
工業/醫療應用
元宇宙/VR/AR

高功率CPU GPU氣冷
SWITCH氣冷散熱
超薄VC/不鏽鋼VC
3D VC

資料中心/雲端
新世代伺服器
機櫃式伺服器
雷射投影機

液冷板
開放式/封閉式液冷
兩相浸沒式液冷系統
單相浸沒式液冷系統

5G應用

5G基站
5G網通設備
小基站/CPE
邊緣運算

熱虹吸散熱器
吹脹板散熱箱體
高導熱大型壓鑄件
特殊型VC散熱器

車用相關散熱

中控電腦
中控電機及電池
汽車電子控制單元
車載娛樂系統

TEC熱電制冷晶片
車載液冷模組
域控制器液冷散熱
車用散熱模組

儲能系統散熱

儲能系統
電動車充電樁
電池散熱模組
充電站管理系統

高功率氣冷
液冷板
液冷模組
集成液冷系統
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Thermal Solutions

Supported Density
(kW/Rack)

2025Y.2019 2023

Immersion 
Cooling
Immersion 
Cooling

120 kW120 kW

PUE <1.1PUE <1.1

Two Phase 
(BEC)
Two Phase 
(BEC)

Single PhaseSingle Phase

Immersion 
Cooling

120 kW

PUE <1.1

Two Phase 
(BEC)

Single Phase

Air + Liquid Cooling
3D VC
Air + Liquid Cooling
3D VC

PUE 1.1 ~ 1.4PUE 1.1 ~ 1.4

30~60 kW30~60 kW

Air + Liquid Cooling
3D VC

PUE 1.1 ~ 1.4

30~60 kW

Air CoolingAir Cooling

PUE 1.4 ~ 2.0PUE 1.4 ~ 2.0

20~30 kW20~30 kW

Air Cooling

PUE 1.4 ~ 2.0

20~30 kW

“ZEN 
4/4C”

4ST GEN
SIENA

TaiSol Server Thermal Solution For CPU



Hopper Next…

A100 Platform
450W*8 GPU

NVIDIA GPU Roadmap

GPU-ACCELERATED HPC AND AI 

Ampere
7nm
<450W

Hopper
4nm
Max 700W

Grace Hopper 
Max 1000W

H100 Platform
700W*8GPU

GH200 Platform
280W CPU
720W GPU

H100 是目前 Nvidia
性能最強大的 GPU，
相較於 A100 ，性能大幅提升4.5
倍，
是現今訓練生成式 AI 的
大型語言模型（LLM）最佳選擇。

TaiSol Thermal Solution For NVIDIA GPU
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